
Descrizione del prodotto

 

La pasta BEST-solder (Tin) è la migliore scelta di IC reballing.
marchio BEST originale,
Qualità verificata                          
                         
Applicazione: può essere utilizzato per laptop / computer / telefono cellulare /
elettrodomestici SMD IC e riparazione BGA IC, strumenti per chip a livello di chipriparazione e
linea di produzione elettronica. 
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